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Przedmiotem wynalazku jest §rodek do naprawy
wad powierzchniowych, zwlaszcza odlewéw meta-
lowych i modeli odlewniczych.

Znane obecnie §rodki do naprawy wad powierzch-
niowych .sporzagdza sie w postaci kompozycji za-
wierajgcej w swym skladzie zywice syntetyczng,
wypelniacz, na przyklad w postaci proszkéw metali
i substancje utwardzajgcs. )

Srodki te maja konsystencje plynng, przy czym
utwardzacz dodawany jest bezposrednio przed na-
lozeniem na powierzchnie przeznaczong do naprawy.

Znany S$rodek do naprawy wad powierzchniowych
odlewéw wykonanych ze staliwa lub zeliwa za-
wiera w swym skladzie wagowo:

zZywice epoksydowsg 359,
proszek zelaza 52,709/,
proszek aluminiowy 9,139,
utwardzacz w postaci
tréjetylenoczteroaminy 3,07%,

W przypadku $rodka do naprawy wad powierzch-
niowych odlewéw wykonanych z metali niezelaz-
nych stosuje sie proszek aluminum, granulowany
braz i tym podobne.

Sporzgdzanie tych §rodkéw jest bardzo praco i cza-
sochlonne, poniewaz wymaga S$cistego odmierzania
poszczegblnych skladnikéw oraz dokladnego wymie-
szania.

Ponadto znane $rodki do naprawy wad powierz-
chniowych odlewéw wykazujg zbyt dlugi czas Ze-
_ lowania wynoszgcy $rednio okolo 8 godzin.
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Sporzadzone preparaty charakteryzujg sie pltyn-
ng konsystencjg posiadajg sklonno$ci do sptywania
po krzywiznach naprawianych odlewéw lub modeli,
co z kolei uniemozliwia nadawanie im dowolnych
ksztaltow.

Zasadniczg wadg §rodkéw dotychczas znanych jest
duza toksyczno$é stosowanych utwardzaczy.

Celem wynalazku jest opracowanie sktadu $rodka
do naprawy wad powierzchniowych, zwlaszcza od-
lewéw metalowych i modeli odlewniczych, ktéry
posiada konsystencje kitu umozliwiajgcg naprawe
wad powstalych na powierzchniach krzywolinijnych,
zawiera nietoksyczne skiladniki oraz charakteryzuje
sie krétkim czasem zelowania i jest latwy w spo-
rzgdzaniu, bez konieczno$ci stosowania urzadzenia
do wazenia, mieszania.

Przeprowadzone proby wykazaly, Zze powyzsze ce-
chy posiada §rodek wedlug wynalazku.

Istotg wynalazku jest §rodek do naprawy wad
powierzchniowych zwlaszcza odlewéw metalowych
i modeli odlewniczych sporzadzany z dwéch kom-
pozycji A i B, posiadajacych konsystencje kitu
szklarskiego, lgczonych ze sobg przez zagniatanie,
przy czym kompozycja A zawiera zywice epoksydo-
wa, korzystnie o ciezarze czasteczkowym <450 g/mol,
liczbie epoksydowej —0,519 i $rednim stopniu poli-
kondensacji n<1, w ilo$ci 25,0—40,0%, wagowych,
wypelniacz ktéry stanowi proszek metalowy lub
mineralny, korzystnie weglan wapnia CaCO; w ilo§-
ci 63—80%, wagowych oraz S$rodek tiksotropujacy,
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korzystnie w postaci krzemionki koloidalnej w ilos-
ci 1—3%, wagowych, natomiast kempozycja B, spel-
niajaca role utwardzacza zawiera wypelniacz W
ilosci 63—80%, wagowych, §rodek tiksotropujacy w
ilosci 1—39%, wagowych, addukt zywicy epoksydowej
i trojetylenoczteroaminy w ilosci 25—40%/, wagowych
oraz $rodek barwigcy w postaci substancji organicz-
nej lub nieorganicznej tworzacej zawiesine koloidal-
na o frednicy czasteczek powyzej 0,1 wm w iloSci
0,2—19/, wagowych. ‘

Przyklady skladu $rodka wedlug wynalazku

Przyktad

Kompozycja A
zywica epoksydowa (Epidian 5) 32,97, wagowych
o ciezarze czesteczkowym
<450 g/mol, liczbie
epoksydowej —0,519
i §rednim stopniu
polikondensacji n<1
‘wypelniacz w postaci CaCOs 65,93%, - .,
$rodek tiksotropujacy SiO, 1,109, ”

w postaci krzemionki
koloidalnej

Kompozycja B
(stanowiaca utwardzacz)
addukt zywicy epoksydowej
i tréjetylenoczteroaminy
(Epidian 5) 26,619/, ;s
wypelniacz w postaci CaCOj 72,009, ”
$rodek tiksotropowy (SiOz) 1,33%, ’

w postaci krzemionki

koloidalnej

$rodek barwiacy

(pigment czerwony)

w postaci selenosiarczku kadmu 0,509 ”

Srodek tiksotropujgcy ma na celu wyeliminowanie
zbyt duzej plynnosci preparatu uniemozliwiajgcej
dokonywanie naprawy wad powierzchniowych lub
krzywoliniowych.

Wypelniacz dodawany jest w celu zmniejszenia
kurczliwosci zywicy po przejSciu w stan szklisty,
a ponadto umozliwia regulacje twardo$ci S$rodka
wedlug wynalazku w zalezno$ci od stopnia twardo$-
ci wypetniacza.

Srodek wedlug wynalazku jest gotowy do uZycia
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4
po dokladnym wymieszaniu .obu jego cze§ci przez
zagniatanie.

Dlugosé czasokresu utwardzania reguluje sie do-
borem ilosci dodawanego utwardzacza stanowigce-
go czesé drugg Srodka. Przykladowo, po zarobieniu
czeSci pierwszej z czeScig drugg w stosunku 1:1,
Srodek zeluje po uplywie okolo 60 minut, a w sto-
sunku 1:2 po uplywie okolo 120 minut.

Wskaznikiem dostatecznie dokladnego wymiesza-
nia ze soba, przez zagniatanie, obu cze$ci posiadaja-
cych w stanie wyjsciowym rézne zabarwienie, jest
uzyskanie jednolitej barwy calej masy, wolnej od
réznokolorowych smug. N

Srodek wedlug wynalazku jest dogodny w uzyciu
i moze by¢ stosowany w bardzo szerokim zakresie
w warunkach przemystowych. Utwardza sie réwniez
w warunkach podwyzszonej wilgotnosci i charak-
teryzuje sie¢ dobra przyczepnoscig do podloza oraz
duzg gladkoscia powierzchni.

Zastrzezenie patentowe

Srodek do naprawy wad powierzchniowych
zwlaszcza odlew6w metalowych i modeli odlewni-
czych zawierajgey zywice epoksydowa, wypelniacz,
srodek tiksotropowy oraz utwardzacz, znamienny
tym, ze sporzadzony jest z dwéch kompozycji A i B
posiadajacych konsystencje kitu szklarskiego, lgczo-
nych nastepnie w jednolita mase przez'zagniatanie,
przy czym kompozycja A zawiera zywice epoksydo-
w3, korzystnie o ciezarze czasteczkowym <450 g/
/mol, liczbie epoksydowej —0,519 i $rednim stopniu
polikondensacji n<1 w ilodci 25,0—40,09, wagowych,
wypelniacz w postaci proszku metalowego lub mi-
neralnego, korzystnie w postaci CaCO; w iloSci
63—80%, oraz $rodek tiksotropowy, korzystnie w
postaci krzemionki koloidalnej w ilo§ci 1—3%, na-
tomiast kompozycja B spelniajgca role utwardzacza
zawiera wagowo wypelniacz w iloci 63—80%, $ro-
dek tiksotropujacy w ilo$ci 1—3%, addukt okre§lo-

nej wyzej zywicy epoksydowej i tréjetylenocztero-.
“aminy w iloSci 25—40%, oraz Srodek barwigcy w
"~ postaci substancji organicznej lub nieorganicznej

tworzacej zawiesine koloidalng o $rednicy czagste-
czek powyzej 0,1 pm w ilosci 0,2—1%,.
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